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2657A ハイパワーシステムソースメータ®

2657A型は、未だかつてないパワーと正確さ、速さ、適応性を備え、製品開発での生産性と製品
試験とその信頼性を向上に貢献する高電圧、低電流のソースメジャーユニットです。

高電圧、高速レスポンス、電圧/電流の精密測定が必要とされるアプリケーションにおいて、ダイ
オード、MOSFET、IGBTなど、パワー半導体の材料や部品の特性評価に大変威力を発揮します。

2657A型は、ケースレー2600Aシリーズに追加され、パワー半導体特性評価とテストソリューショ
ンに高電圧、低電流を提供致します。

これらのソリューションは、産業界で最も力があるパラメトリック特性評価ソフトとﾌ ラ゚ッフォー
ムに支えられており、お客様のアプリケーションとして展開すべく、お客様と共に成長致します。

2657A型は2600Aシリーズ同様、大変フレキシブルで、電圧・電流を印加する電源および負
荷として４象限動作するばかりでなく、精密な電圧/電流の測定が行えます。2657A型は次
の機能を提供します。

• 180W（DC）までのソース＆シンク 

(±3000V@20mA, ±1500V@120mA)

• 低電流1fAの分解能

• デュアル22ビット精密ADC、1μsポイ

ント、デュアル18ビットデジタイザに

より、高確度で高速トランジェントを

捕捉

• TSP®に完全準拠し、簡単に他の2600A

ファミリ・ソースメータモデルとシステ

ムを構築可

• 精密電源、電流源、DMM、任意波形

発生器、V/Iパルスジェネレータ、18ビ

ット電子負荷、トリガコン

• TSP®Express特性評価ソフトウェ

ア、LabVIEW®ドライバ、ケースレーの

ソフト開発環境テストスクリプトビル

ダーを添付

代表的なアプリケーション
   パワー半導体の特性評価と試験
   GaN、SiC などの化合物半導体材

料＆デバイスの特性評価

  ３kVまでのブレークダウンおよびリ
ーク試験

  サブミリ秒の過渡応答特性を評価

2657A型は3,000V＠20mA、1,500V＠120ｍAのソース＆シンクが行えます。

• 半導体特性評価装置

• 電圧/電流波形発生器

• 電圧/電流パルス発生器

• 電圧/電流リードバック機能付精密電源

• 真の電流源

• デジタルマルチメータ（DC電圧、DC電流、
抵抗、パワー；51/2桁分解能）

• 精密電子負荷
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２つの測定モード：デジタイジングと積分型

2657A型の２つの測定モードを使い、変化の早い熱効果などの過渡応答や定常状態の特性を精
密に評価することができます。各測定モードは、それぞれの独立したA/Dコンバータによって性
格付けされています。

デジタイジング測定モードは１サンプル当たり１μsと高速で、２つの18ビットデジタイザにより
電圧と電流が同時に測定されます。積分型測定モードでは、２つの22ビットの積分型A/Dコン
バータで、より精密に電圧と電流が同時測定されます。それぞれの測定モードで、電圧用と電
流用にA/Dコンバータが２つ使用され、スループットを犠牲にすることなく正確な印加値のリー
ドバックが可能です。

電
圧
 (V
)

電
流
 (A
)

時間 (秒)

電流 (A)
電圧 (V)

デュアル高速A/Dコンバータが１μsでサンプリングし、電圧と電流を完全に同時評価できます。

拡張性能
TSP-Link®テクノロジーによって、2657A型は他の2600Aシリーズと連係するよう設計され、32ノ
ードまでの大規模システムが構築できます。精密なタイミングと緊密なチャンネル間の同期が
500nsグレードの内蔵トリガコントローラで保証されています。また完全にアイソレートされ独立
したチャンネルにより、チャンネル毎にSMUを配する真のパーピンテストが実現されています。

ハイパワーデバイス・テストフィクスチャ
8010型ハイパワーデバイス・テストフィクスチャを使うと、3,000V、100Aまでのハイパワーパッケージ
デバイスを試験するために、簡単に安全な結線が行えます。8010型には、１台の高電圧ソースメータ
（2657A)、１〜２台の高電流ソースメータ（2651A)、３台の低電圧ソースメータ（2600Aシリーズ、4200-
SCS型のSMU）を接続できます。それにより、２端子（ダイオード）、３端子（トランジスタ）、さらに４端
子、５端子デバイスなどの特性を安全で正確に評価できます。8010型は、６台までのソースメータに対
し完全なインターロック機能が提供されています。また集積プロテクション回路を内蔵し、デバイス不
良が生じても2657Aが出力する高電圧によって低電圧ソースメータがダメージを受けないよう保護し
ます。さらに8010型には、高電流（100A）用ソケットと高電圧（3,000V）用ソケットが付属しているほ
か、TO-247、TO-220、同軸リード、カスタム品作成のためのブランクソケットなど様々な交換用テストソ
ケットが用意されています。システムインテグレーションを単純化するために、モデル8010は通常のバ
ナナジャンパーに加えて、背面パネルにオシロスコープ用と　温度センサ用ポートを用意しています。

オーダーインフォメーション
2657A型 ハイパワーソースメータ
8010型 ハイパワーデバイス・

テストフィクスチャ

標準付属品
7709-308A型 デジタルI/O、インタ

ーロックコネクタ
CA-180-3A型 TSP-Link/イーサネ

ットケーブル
ドキュメントCD
ソフトウェアツール＆ドライバCD

2657A ハイパワーシステムソースメータ®

別売アクセサリ
2657A-LIM-3型  Lo端子インターコネクトモジュール
2657A-PM-200型 200Vプロテクションモジュール
4299-6型 固定ラックマウントキット
SHV-CA-553-X 高電圧Triax  SHVケーブル(1,2,3m)
HV-CA-554-x 高電圧Triax –Triaxケーブル（0.5,1,2,3m）
HV-CA-571-3 高電圧Triaxケーブル
HV-CS-1613 高電圧Triax フィードスルーコネクタ
8010型の標準付属アクセサリ
CA-558-2型  25ピンD-subインターロックケーブル（26xxA用）
CA-560-x型  4mm赤、黒バナナケーブル、8インチ
CA-562-x型  6mm赤、黒バナナケーブル、10 インチ
CA-563型  BNCーバナナケーブル、9.5インチ
CA-568-120A型  セーフティアースグランドケーブル
8010-DTB型  TO-247ソケット付デバイステストボード

8010型の別売アクセサリ
8010-CTB型  カスタマイズ可能なテストボード
8010-DTB-220型  TO-220ソケット付デバイステストボード (1kV)

2657A型は他の2600Aシリーズおよび4200-SCS型
のSMUを併用して多点測定が行えます。2657A-
PM-200型プロテクションモジュール、2657A-LIM-3
型Lo端子インターコネクトモジュールを使い、複数
の計測器をプローバへ安全に結線できます。その
場合、8010型ハイパワーデバイス・テストフィクスチ
ャをつなぐ必要はありません。



2657A型背面パネル8010型ハイパワーデバイス・テストフィクスチャ
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2657A型要約仕様

電圧確度1
印加 測定

レンジ 
設定

分解能
確度

±（読みの％+A)
表示

分解能
積分型ADC確度2

±（読みの％+V)
高速ADC確度4

±（読みの％+V)
200 V 5 mV 0.03% +  50 mV 100  µV 0.025% +  50 mV 0.05% +  100 mV
500 V 10 mV 0.03% + 125 mV 100  µV 0.025% + 100 mV 0.05% +  200 mV

1500 V 40 mV 0.03% + 375 mV   1 mV 0.025% + 300 mV 0.05% +  600 mV
3000 V 80 mV 0.03% + 750 mV   1 mV 0.025% + 600 mV 0.05% +  1.2   V

電流確度4
印加 測定

レンジ 
設定

分解能
確度

±（読みの％+A)
表示

分解能
積分型ADC確度2

±（読みの％+A)
 高速ADC確度4

±（読みの％+A)
1  nA 30  fA 0.1% + 2E–12 + VoE–15   1  fA 0.1% + 6E–13 + VoE–15 0.2% + 6E–13 + VoE–15

10  nA 300  fA 0.1% + 5E–12 + VoE–15 10  fA 0.1% + 5E–12 + VoE–15 0.2% + 5E–12 + VoE–15

100  nA   3 pA 0.1% + 6E–11 + VoE–13 100  fA 0.1% + 6E–11 + VoE–13 0.2% + 6E–11 + VoE–13

1  µA 30 pA 0.03% +  700 pA   1 pA 0.025% +  400 pA 0.08% + 800 nA
10  µA 300 pA 0.03% +    5 nA 10 pA 0.025% +  1.5 nA 0.08% +   3 nA

100  µA   3 nA 0.03% +   60 nA 100 pA 0.02 % +   25 nA 0.05% +  50 nA
1 mA 30 nA 0.03% +  300 nA   1 nA 0.02 % +  200 nA 0.05% + 400 nA
2 mA 60 nA 0.03% +  1.2 µA   1 nA 0.02 % +  500 nA 0.05% +   1 µA

20 mA 600 nA 0.03% +   12 µA 10 nA 0.02 % +    5 µA 0.05% +  10 µA
120 mA   3 µA 0.03% +   36 µA 100 nA 0.02 % +   24 µA 0.05% +  50 µA

1. 0°〜18℃、28°〜50℃に対し、確度は±（0.15 ｘ 確度仕様値）/℃の割合で低下。
2. NPLC<1の時の確度低下については、下表のレンジ誤差を追加ください。（抵抗性負荷に対する代表値）

NPLC
設定

200V & 500V
レンジ

1,500V & 3,000V
レンジ

100nA
レンジ

1μA〜120mA
レンジ

0.1 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
0.01 0.08% 0.07% 0.1 % 0.05%
0.001 0.8 % 0.6 % 1   % 0.5 %

3. 18ビットA/Dコンバータにより1μs間隔で測定した1,000サンプルの平均値。
4. 0°〜18℃、28°〜50℃に対し、確度は±（0.35 ｘ 確度仕様値）/℃の割合で低下。

補足特性
標準的な電圧源ノイズ　レンジの0.005%
標準的な電流源ノイズ　レンジの0.08％
標準的な電圧源設定　＜1MS から 200V, <7MS から 3000V
標準的な電流源設定　:<5MS から120MA, <200MS から 1μA

仕様は、予告なく変更されることがございます。

Si
de

 Te
xt

D
C 

PO
w

ER
 S

U
PP

LI
ES

SM
U

 IN
ST

RU
M

EN
TS

M
od

el
 2

65
7A

 sp
ec

ifi
ca

tio
ns

2657A ハイパワーシステムソースメータ®

2600Aシリーズの標準機能
2657A型は他の2600Aシリーズの特長と機能を
すべて引き継いでいます。

• ベンチユースI-V特性評価ツールとしても、
多チャンネルI-Vテストシステムのコンポーネ
ントとしても使える柔軟さ

• TSP Expressソフトウェアにより、プログラミ
ングやソフトのインストールをせずに、簡単
で素早く一般的なI-Vテストを実行

• 半導体部品評価用ACSベーシック版ソフ
トウェアオプション。最新のACSベーシ
ック版は、”トレース”モードを備え、特性
カーブファミリを生成

• ケースレーのテストスクリプトビルダー
（TSP）技術により、ユーザのテストスク
リプトの作成や実行を支援し高速試験
を自動化。またプログラムシーケンスを
作成し、PC制御の直接関与なしにソース
メータを非同期に作動

• 複数の2600Aをシステム使用する場合、正
確なタイミングで並列試験を実行

• LXIクラスC準拠

• 14のデジタルI/Oラインにより、プローバや
部品ハンドラなどの自動化装置を直接接続

• USBメモリへデータやテストプログラムを保存
するようUSBポートを装備
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2657A ハイパワーシステムソースメータ®

トリガ・同期仕様
トリガリング：トリガ入力ートリガ出力：0.5μs（代表値）

同期：シングルおよびマルチノードの同期源変更：＜0.5μs（代表値）

プログラミング
テストスクリプトビルダー：TSPスクリプトの作成・実行・管理のための統合開発環境

TSP EXPrESS（組み込み）：プログラミングやソフトのインストールをせずに、簡単で
素早く一般的なI-Vテストを実行するツール

ソフトウェア・インタフェース：TSP EXPrESS（組み込み）、ダイレクトGPIB/VISA、VB
によるリード/ライト、VC/C++、VC#、LABVIEW、テストポイント、LABWINDoWS/
CVI、ほか

システム拡張
TSP-Link拡張インタフェースにより、TSP装備のソースメータ間でトリガや通信が可
能。下図参照。

一般仕様
USB：USB2.1ホストコントローラ、外部データストレージをサポート
コンタクトチェック：50Ω
PCインタフェース：IEEE-488.1/488.2、LXIクラスCイーサネット、rS-232
デジタルI/oインタフェース：入出力ピン：14オープンドレインI/oビット、最大

5.25V
電源：100V〜250VAC、50Hz〜60Hz（自動検出）、最大550VA
冷却：強制空冷。側面、上面から吸気、背面から排気 
EMC：EU EMC指令適合
安全性：ETLリスティング（出願中）、EU低電圧指令適合
保証：１年
寸法：89MM（H)×435MM（W)×549MM（D)
 ベンチユース（ハンドルと足を含む）：104MM（H)×483MM（W)×620MM（D)
重量：9.98KG
環境：室内使用のみ
校正周期：１年

ノード３～３２へ

ノード１

ノード２

ホストコンピュータへ
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